技术参数
设备1：同步热分析仪主机
1 同步热分析仪主机：卧式水平炉体，避免垂直炉体的烟囱效应；且配合水平吹扫气路设计，利于与MS或FTIR或GCMS联用
2 温度范围：不小于室温~1100℃
3 温度准确性（全量程，至少3个温度点）：±0.3℃；温度准确性（单点温度）：±0.05℃
4 温度精度（全量程，至少3个温度点）：±0.2℃ 
5 最大升温速率（全量程范围内线性可控）：100℃/min
6 冷却时间（最高～100℃，不通任何气体）：≤20min
7 炉体冷却方式：循环水浴冷却（恒温20 ~ 25℃）
8 炉体材料：铂铑炉或铑合金炉，保证发热体较快的升温速率的同时，增加发热体寿命
9 天平称量范围：不大于1000mg
10 分辨率：≤1.0 µg
11 灵敏度：≤0.1µg 
12 称量准确度：≤0.005%
13 称量重复性：≤0.001mg
14 最小称量值：0.19mg
15 天平校准：内置至少2个砝码全自动校准，开机时仪器自动进行天平校准
16 空白曲线重复性：≤10µg（室温 ~1100℃）
17 DSC温度分辨率：≤0.00003℃；量热准确度：≤1%；TG称量精度：≤0.0025%
18 传感器：配置至少6对热电偶的双坩锅DSC传感器，具有样品坩埚和参比坩埚，样品端和参比端至少各3对热电偶串联测试热流差。
19 气氛：气路设计为原装进口内置质量流量计；气氛为静态或动态；可通氧化、还原、惰性等气体、可抽真空，标配真空接口。
20 配备标准接口，可扩展与红外、质谱仪、GCMS联用。
21 彩色触摸屏显示能实时观察仪器的状态，甚至可以在远处观察仪器，还可通过触摸屏幕对仪器进行控制，实现操作智能化。
[bookmark: _GoBack]22 扩展要求：可升级为不少于32位自动进样器，可保证整年24小时不间断的工作，并可移除坩埚盖子、自动称量并记录空坩埚的质量并自动去皮。
23 配置要求：
1 TGA/DSC3+ 主机一台，专业热分析软件一套（中英文可切换）
2 TGA/DSC支架一套（可自行更换）
3 TGA/DSC传感器支杆一套（可自行更换）
4 校准标样铟、锌、铝、金、钯各一盒
5 陶瓷坩埚/带盖20套（原装进口）；铂金坩埚/带盖4套（原装进口），陶瓷坩埚/带盖1500套耗材
6. 内置气体质量流量计，并可自动切换两种不同的气体

设备2：恒温水浴槽
1.恒温水浴可循环炉体，实现快速降温，提升测试效率，也可360度包裹天平传感器确认测试不受环境温度变化的影响
2. 恒温水浴温度 22℃±0.1℃
3.槽体采用304不锈钢，耐腐蚀，便于清洁，可长期稳定的使用
4. 搭载风冷式全封闭压缩机组制冷，配备外循环泵可外降温效率快，使用稳定性好

设备3:台式电脑
处理器不低于I5，内存≥8G，储存空间≥500G，1G独立显卡，系统win7以上专业版，显示器≥24寸。

设备4：打印机
1.幅面：A4；
2.打印速度：≥16页/分钟；
3.月负荷：≥5000页；

